SAMSUN MERKEZ ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI TEKNİK SERVİS DALI

ELEKTRONİK UYGULAMALAR DERSİ 1. SINAVI

Adı – Soyadı:   

Öğrenci No  :

Aşağıdaki sorulardaki boşlukları doldurunuz.Her soru 3 puandır.
1. Elektronik devrelerde bir sistemi oluşturmak için; elamanları ve tellerini birbirine

tutturmak amacıyla belirli sıcaklıklarda eriyebilen tellere ………… denir.

2.Lehimin yapılacağı baskı devre yüzeyi çok ince …………. kullanılarak zımparalanır.

3. Havya kullanılmadığı zamanlarda havya ………….. tutulmalıdır.

4. Lehim erirken çıkan dumanı ………….. etmeyiniz.

5. Lehim yapılacak yer iyice …………..

6. Eleman veya iletken uçları önceden az miktarda lehimlenmelidir.Buna …………..

denir.

7. Elektronik devrelerin elemanlarının bağlantılarını bakır yollarla yapılabilmesine ……

…. ……… tekniği denir.

8. Baskı devrede elemanların gerçek ………….. dikkate alınarak kaydedilir.

9. Baskı devreyi plaketin üzerine aktarmak için ……….. kağıt kullanılır.

10. Baskı devrenin plaket üzerine baskı devre kalemi, foto rezist metodu ve ………….

metotları kullanılır.

11. Baskı devre kalemine permanant kalem de denir. (D)-(Y)

12. Foto rezist metodunda ışığa dayanıklı olan pozitif 30 maddesi kullanılır. (D)-(Y)

13. Baskı devre çıkartılarak plaketin bakırlı yüzeyinin lekeli ve yağlı olması çok önemli

değildir. (D)-(Y)

14. Eritme işleminde eritici olarak demirüçklorür, amonyum persülfat ve hidrojen

peroksit-hidroklorik asit karışımı kullanılır. (D)-(Y)

15.Devre elemanlarının plaket üzerine yerleştirilmesi ve lehimlenmesi aşamasına montaj

denir. (D)-(Y)

16. Baskı devreyi tasarlarken nelere dikkat ederiz.(15)
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17.Yukarıdaki devrenin baskı devresini çıkarınız.(25)
18. Kullanılan çözelti yi ve banyo aşamasını yazınız.(15)
